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Aufsteckkishlkorper

Clip-on Heatsinks

Dissipateurs enfichables
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FK 243 MI 247 O

ohne Lstfahne

18,7 K/W

without solder lug
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FK 243 MI 247 H

mit Latfahne fir horizontalen Einbau

19 K/W

t//,/ AT

:A
w !

-]

FK 243 MI 247 V

mit Lotfahne fir vertikalen Einbau

Material:

Kupfer (Cu), 0,6 mm dick

18,4 K/W
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8,5 g
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sans paillette picot
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with solder lug for horizontal installation

with solder lug for vertical installation

Material: cor er (Cu), 0,6 mm thick
Surface: socﬁ

avec paillette picot pour montage horizontal
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avec paillette picot pour montage vertical

Matériau:  Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm

erable Revétement: Soudable

Oberfléche: lsttahig

Kihlkérper fir Transistoren

im Plastikgehduse
Strangkﬁlﬂkarper mit Lotstiften
U-Kihlkarper

Heatsinks for Transistors
in Plastic Case

Extruded Heatsinks with Solder Pins

U-Shaped heatsinks

Dissipateurs pour transistors

en boitier plastique -C5-10 c 21
Dissipateurs extrudés avec broches a souder =» A 87 - 101
Dissipateurs en U 2 A109-110
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